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Solbsitante:  BENKEL & CIE. GmbHE., entidad alemena, residente en
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Repiiblica Federsl
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Ls presente invencidn se refiere a3 adhesives
fundibles a base de resibss tdlicss y/o resinas de colo-
fonia,

Los gdhesivos fundibles a bsse de resinass ti-
lices y resines de colofoniez bteles como las resines de
reices se emplesn como adhesivos de répide eplutinscién
pers les distintes finslidedes de empleo, perea peger pa-
peles pesados o pere pegar etiquetas o como adhesivo da
arrestre pere miquines de enroller papel. Un inconvenien-

Mod. 59 te de los edhesivos fundibles usueles consiste, sin em-
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bergo, en que se despegen muy mel con aguz. B1 comebido
de ls presente invencidn ers el de encontrar sdhesivos
fundibles que se despeguen en eggue templade.

Los sdhesivos fundibles de 1ls presente in-
vencidn se ceracterizen porque tiencn un contenido de
sproximadamente un 5 & 30 % en peso de productcs de adi-
cidn de &cido polietilénico tensioesctivo que tienen un
valor HLB segln Griffin de 10 s 20.

. El valor HLB (hidrophilic-hydrophodbic-ba-
lance) caracterize le constitucién enfipoler de l2 mo-
lécule del tesioectivo (véese Ullmenn “Enzyklopidie der
technischen Chemie" tomo 16 (1965) pég.742). Se celculs
segin unz férmule empirice HLB:ZO{?l .%9] donde o= peso
de la psrte hidrdfobs de ls molécules y M=peso de tode

ls molécula.,

Adecuasdos productos de sdicidn de 6xido
polietilénico derivsn, por ejemplo, de los ésbteres par-
cisles de 4c¢cidos gresos de elcoholes hexe-vslentos o
bien de sus snhidridos internos. El resto 4cido greso
deberd contener sproximsdsmente 12 s 18 Stomos de cax~
bono. En especisl se han escreditedo en ls préetics los
productos de adicibén de Sxido polietilénico de monopal-
mitato-sorbiten . Aﬁémés, entren en considerecién los
productos de &dicién de sorbits-leuratos, -estesratos

yb-oleatos. Fare que el valor HLB se sjuste sl mergen

prescrito se-han de adoser @ los ésteres de &cido greso
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mencionados unos 20 2 80 grupos de oxietileno.

Otro grupo de productos de adicibén de po-
lietileno tensiosctivos, que pueden trensformar los ad~-
hesivos fundibles en la forms hidrosoluble, son los pro-
ductos de adicibn de oxido polietilénico con alcoholes
gresos, 0 bien #lquilfenoles con 6 s 10 étomos de car-
bono en el grupo elquilo. Los alcoholes grasos deben
contener unos 12 8 18 &tomos de carbono. A los slcoholes
grasos o bien slquilfenoles se deben heber sdosedo de
10 # 50 moles de grupos 6xido polietilénico pere que el
valor HLB se ajuste 8l vslor deseado.

Finaslmente pueden emplesrse para los ad-
kesivos fundibles de ls presente invencién tsmbién pro-

ductos de adicidn de b6xido polietilénico a 6xido poli-

propilénico. Tembien estos productos son ususles en el

mercado,

Tos productos de sdicidn de éxido polie-
tilénico se emplesn en las cantidedes anteriormente in-
dicadas, eumentendo segin se incremente el contenido 1ls
solubilidad en sgus del adhesivo fundible,

Los sdhesivos fundibles de la presente in-
vencidn estén constituidos en le forme ususl a base de
resines télices y/o resinss de colofonia.

También se pueden emplesr resines tdlices

que sln contengan ciertas cantidades/de pez de resins y
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ademés écidos gresos libres. Bl contenido en 4cidos
grosos libres puede encontrarse entre gproximedemente
un 5 3 35 %, El indice de sapoﬁificacién de tales recsine
deberd encontrsrse entre 100 y 160. Ademés de las resi-
nes de ceolofoniz purs, son sdecusdas lss resinss de
raices que pucden contener, sdemés, eproximedsmente
haste un 10% de pertes insepcnificebles. E1l indice de
saponificacidén de toles resines deberd encontrarse en-
tre eproximedemente 130 y 1le0.

Los edhesivos fundibles de la presente
invencién contienen, seglin uns forme de ejecucidn
preferente, sdicionalmente copolimeros de etileno-
ascetato de vinilo con un contenido de sproximedsmente
un 40 2 45 mol-% de acetsto de vinilo y/o hidrocarbufos
de slto punto de ebullicidn, En los hidrocarburos de
8lto punto de ebullicidbn se tréta de los refinados de
husillo o sceite de méquine o tembién de hidrocerbdurocs
microcristelinos que se denominsn microceras. La pro-
porcidn en copolimeros de etileno-sceteto de vinilo no
deberé sobrepssar un 30 % y el de los hidrocarburcs de
glto punto de ebullicidn un 25 %.

Los adhesivos fundibles seglin le presente
invencién pueden contener sdemés los agentes suxilisrcs
ususles. Tsles agentes suxilisres son, por ejemplo, es-

tebilizedores contrs le disociaeidn térmica, antioxi-
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dentes, colorantes o pigmentos tsles como didxido de

titenio o crets,. »
Pars la obtencidén de los sdhesivos de la

presente invencidén se funden los distintos componentes

y se celiente 2 uns tempersturs de unos 100 a 1209C,

4L esta tempersturs se homogeinizan los componentcs me-

diznte mezcledo, A continuescidn se dejs enfrier.

. Los sdhesivos fundibles seghn ls presente

invencidn se destescen en 1s meyorfz de los casos por

une temperature de elaboracibén relativemente bajs, ye

que frecuentemente o tempersturess de 80 & 902C se logre
une viscosided tsl que permite ls aplicacidn del adhesi-
VO.

Seglin el contenido en éxido polietilénico

o productos de adicidén de b6xido polietilénico tensioec-

- tivo se disuelven los adhesivos en agua o temperature

smbiente 0 se emulsionen en sgus entre 80 y 100¢eC.
Debido 2 la solubilidzad en agus o bien emulsionabilidad
en agus se pueden despegsr con fecilidad por ejemplo,
lss etiquetes pegedes sobre las botellss o demés reci-
pientes, Los residuos de los rollos de papel se pueden
retorner y elaborer facilmente de nuevo en el molino

de pulpa en ls febricscidn de pepel.

EBEJEMITO 1

. e i o A At e e e
SEmosoRRmEas

Mediante fusién 2 110eC se prepsrd una



10,

15.

20,

25.

&
]
ey

2 *J
_
P
G
S

mezcle de los siguienbes componenbes:

700 g de resina de rezices (punto de fusién 100°C sesin
snillo y boley indice de acidez
145, indice de ssponificecidn
150; contenido en inssponifice-
bles 8%

250 g de hidrocerburo (eceite lubricente normel, neutro,
punto de inflemecibn eproximedo
1502C, punto de solidificscidn-
469C3viscosidad 14 cF o 200C)

50 g de producto de zdicién de Sxido polietilénico con
sorbiten-monopalmitato (40 grupos
de dxido etilénico por moléeculs;
HLB 15,6).

E1l sdhesivo preperedo 8 psrtir de los com-
ponentes arribs mencionsdos btenia, 8 502C, uns viscosidad
de 1100 cP, & €602C de 50C cP y a 702C de 200 -¢cP. Les me. ~
diciones se efectusron en un viscosimetro de Epprecht.

Ei sdhesivo ers soluble en agus de 202C.
Con el se pegd pspel con cartdén y botelles de cristsl.
Ademés se pegd pepel sobre superficies de polietileno no
tretedes previemente, Todos los encolados se pudieron

volver 8 despeger con agus.

EJENPIO 2

SEmESmam

liezclendo s 1759C se obtuvo un adhecivo



fundible de l2 siguiente composicidn

850 g de resine tilice (punto de reblendecimiento segin
anillo y bola 26 8 25eC; indice
de spponificscidn 140; indice

de scidez 105; contenido en éci-

5.
dos gresos un 25 %
50 g de un copolfmero de scetato de etilenvinilo con un
contenido de asproximedamente 43
mol-% de scetsto de vinilo
10. 100 g de producto de adicién de éxido polietilénico con

una mezcla de alcoholes gresos
C¢5-C1g (en promedio se adosaron
10 moles de 6xido etilémico por
mol de alcohol grsso; valor
15‘ HLB 15,5).
El adhesivo fundible 2si obtenido tenie
en ls medicibn en un viscosimetro segln EPFrecht las

siguientes viscosidedes en ¢P:

Temperaturs Viscosidad

20. en_ oC en cP
20 7.400
60 %.200
70 1.500
80 800

25. o0 500
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El adhesivo ers soluble en sgus de 2020,
Se pegeron los papeles més heterogeneos entre sf.
Todos los pegementos se pudieron volver s despegar
facilmente con egus.

EJFFFLO 3

v i et b 2 2t m
SRS nEs

Se prepsrd un sdhesivo fundible medisnte
fusibn de los siguientes componentes y homogenizecidn
g 1709C,

4300 g de resine de reices como en el ejem-
plo 1

200 g de copolimero de etileno-aceteto de
vinilo (28 mol-% de grupos de scetato de vinilo)

50 g de un copolimero de etileno-ccetato

de vinilo (40 mol-% de grupos de scetzto de vinilo)

50 g de hidrocarburo microcristezlino ce~
roso (punto de fusibn 27 8 322C; punto de licueficecidn
segln Ubelohde 78 s 80¢C).

30 g de producto de edicidn de Gxido polie=
tilénico con uns mezcls de @lcoholes gresos C15=Cyge

El sdhesivo fundible esi obtenido tenis
en el viscosimetro segin Epprecht s distintes tempers-

tures les siguientes viscosidades.,
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Tempersturs Viscosided
gn 6C en cP
140 1.600
150 1.300
160 1.000
El adhesivo se disolvis con dificultad
en agua de %02C y con facilided en sgus de 959,
Se pegeron con &1 papel y cartén. Los pege-
mentos se pudieron volver o despeger facilmente con
10, ague.,
EJEMPLO 4
Medisnte fusidn de los siguientes conpo-
nentes y homogenizscibén s 1702C se prepsrd un edhesivo
fundible;
15. 400 g de resina de raices como en el ejem-
plo 1.
200 g de copolimero de etileno-scetato de
vinilo (28 mol=% de grupos de acetzto de vinilo)
50 g de copolimero de etileno-scetato de
20. vinilo (40 mol-% de grupos de acetato de vinilo)

150 g de hidrocarburc microcristelino cero-

so como en el ejemplo 3.
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2C0 g de producto de adicibn de bxico
polietilénico con polioxipropilenc (peso moleculen
1750, velor HLB aprox. &)

Ll adhesivo fundible esi obtenido tenis
en el viscosimetro segln Epprecht, o distintas terpsre-

tures, les siguientes viscosidedes:

Tempersturs Viscogidad
en 9C en ¢l
140 1.600
150 1.%00
160 1.000

El sdhesivo se disolvie lentemente en zgua
de 25°2C, por el contrsrio repidomente en =zgus de 1C({eC.
Se pegd parel con cartdn y con botellas de polietilenc
previemente tretedos. Los pegsmentos se pudieron velver

2 despeger con sgus csliente,

Koma

Descrits suficientemente la naturslezs del
invento, 2si como le meners de reeslizerse en le pric-
tics, debe hacerse constar que les disposiciones sn-
teriormente indicadas son susceptibles de modificecicres
y detalles en cusnto no alteren su principio funiemern-
tal. Tembién se hece constar que el invento corresponic
2 ung solicitud de Tetente présentads en Alemanisz cen

el nimero y fechs siguiente: F 20 11 971.5 de 13 de
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13 de morzo de 1.970, acogiéndose por lo tanto o
los beneficios que conceden los Convenios Internaw-
cioneles en vipor, siehdo lo que.constituye la esen-
cia del referido invento y por lo que se solicita un:
Patente de Invencidn por 20 siios, soﬁre: PROCEDI
MIEETO PARA LA PREPARACION DE /DHHSIVOS FUNDIBLES;
ceracterizéndose por lo siguiente:
1.~7Procedimieﬁto pars la prepsrascién

de édhesivos fundibles, s basse de resinas télicas
y/o de resines de coléfonia, cerecterizado porque
comprende mezcler con dichss resines télices y/o
de colofoniz de un 5 2 un 30 % en peso de un produc-
to de adicidn de 6xido polietilénico tensicactivo
que presents un vslor HLB segin Griffin de 10 2 20,

- 2.~ Irocedimiento segln la reivindicscién

1, ceracterizado porque se sdicionen s les resinegs

"télices y/o de colofonie pfoductos de adicidn de

b6xido polietilénico y ésteres pasrcisles de scido
greso de alcoholes hexavalentes o bien sus anhidri-
dos internos.

3.~ Procedimiento seglin la reivindicacién
1, carecterizeado poréue se sdicionen 8 les resines “
télicas y/o de colofonis productos de sdicién de
bxido polietiléﬁico con alcoholes grasos con 12 s

18 &tomos de csrbono o bien elquilfenoles con 6 3
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10 étomos de cerbono en la csdens alquilicé;

4,- Frocedimiento segin la reivindicacify
1 ceracterizsdo .porgue se agregen 2 las resiuzs
télices y/o de colofonis productos de edicidn de
bxido polietilénico con éxido polipropilenico.

5.~ Procedimiento segin lez reivindicecigy
1, cerecterizado porgue se apregen 2 las resines té.
lices y/o de colofonia copolimeros de stileno-aceta.
to de vinilo con un contenido de 40 a 50 moles % de
scetato de vinilo y/o hidrocarburos de 2lto punte
de ebullicidn.

- 6,~ Procedimiento pere la preparécién de
adhesivos fundibles, tel y como queds sustencisl-
mente descrito en le presente Hemoris,

Ests Meﬁoria consts de 12 hojes escrites

8 mbquins por uns solecersa.

21 KA 1974

4, GOMEZ ACES0 Y MODEY
o Flemados s Horokndex Rile
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